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日間部四技電子工程系微電子組之重點特色、發展方向與培育學生技能 

【重點特色】 

半導體與顯示器產業已於 2005 年提前達成政府推動之『兩兆雙星』目標，未來仍將主宰全球

生活應用科技，為台灣永續經營之命脈科技。再者，由於面臨全球能源危機與溫室效應，綠色能源

科技的發展將更形重要；此外，數位化電子產品除需輕薄短小外，方便攜帶且可捲撓的特性亦為未

來不可逃避之趨勢，『軟性電子』技術將被大量開發，因此綠色能源科技與軟性電子科技將有機會

成為下一個兆元產業。為使學生提早因應發展技術與未來龐大就業人力需求，微電子組除規劃開設

完整之『半導體技能』與『綠能科技技能』課程外，並輔以具規模之專業特色實驗室（本組特色實

驗室之資源設備居南部技專校院之最），計有：半導體製程無塵室、半導體量測實驗室、半導體製

程元件模擬實驗室、薄膜製程實驗室及光電元件實驗室等，未來亦將規劃建置太陽能光電系統實驗

室、半導體封裝模擬與製程實驗室及軟性電子實驗室，以達成專業理論與實務訓練並重之教學目

標，現有規劃除完全符合目前半導體與綠能產業發展之人力需求，培育出具有專業化與即用化之半

導體技術相關科技人才外，亦可因應未來產業應用之發展，培育出與產業脈動相結合之綠色能源技

術相關科技人才。 

【發展方向】 

配合微電子組師資之專業與特色，本組專業課程區分為『半導體技能』與『綠能科技技能』。

『半導體技能』之發展著重於半導體科技之各類模擬設計、製程應用與量測分析；『綠能科技技能』

著重於光電元件技術與應用及太陽光電之技術與應用。 

【培育學生技能項目】 

1.產業通識技能：目標為幫助學生掌握產業概況，培養其自行規劃、進度推展與結果回饋的能力，並

培養學生具有問題分析與解決能力與具有自我規劃終身學習的能力。 

2.晶片應用技能：目標為培養學生具有基本電子電路資訊能力，並使能具有晶片系統能力與熟習電

子相關實作技術，使學生能具備相當程度之實作技術以利於後續專題製作課程

及參與相關競賽。 

3.半導體技能：課程包含半導體物理、半導體元件、半導體可靠度工程、半導體量測實習、半導

體製程模擬實習、半導體電性分析模擬實習半導體製程與整合、半導體封裝技

術及製程設備等，教學目標為培育學生具有半導體材料與元件之物理觀念，建

立核心基礎本能；進而熟悉完整的半導體製作技術與相關製程設備（包含前段

製程：半導體製程與整合技術、後段製程：半導體封裝與測試技術）。學生研

習後能從事半導體製程及量測之相關類別產業的工作。 

4.綠能科技技能：課程包含基礎光學、光電元件、光電顯示器、太陽能電池、太陽能電池製程設備

與技術實習、太陽能電池量測實習、太陽能系統模組應用實習等等，教學目標

為培育學生具備光電產業相關元件之技術與能力，進而熟悉各式光電顯示器之

原理與技術，最後，導入軟性電子的觀念，使學生具有理論與實務並重之專業

本能，以利畢業後能從事相關光電元件產業之工作。 

【學生就業職務】 

本組各領域所培育的人才相關就業職務如下： 

半導體製程技能：製程工程師、製程整合工程師、設備工程師 

半導體量測技能：量測工程師、可靠度工程師、測試工程師 

光電元件技能：磊晶工程師、晶片製程工程師 

綠能科技技能：製程整合工程師、模組製程工程師、太陽光電系統製程工程師、測試工程師 

 


